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银镍石墨电触头技术条件

1 范围

本标准规定了粉末冶金法和固相烧结法银镍石墨片状电触头的要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于粉末冶金法和固相烧结法生产的银镍石墨片状电触头(以下简称电触头)的检验和验

收。该产品主要应用于断路器中。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T5586 电触头材料基本性能试验方法

GB/T5587—2003 银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注

GB/T26871 电触头材料金相试验方法

GB/T26872 电触头材料金相图谱

JB/T4107.4—1999 电触头材料化学分析方法 银钨中银含量的测定(碘量法)

JB/T4107.5—1999 电触头材料化学分析方法 银镍中镍含量的测定(ETDA容量法)

JB/T4107.7—1999 电触头材料化学分析方法 银石墨中碳含量的测定(气体容量法测定碳量)

3 要求

3.1 尺寸、公差及其标注

电触头的尺寸、公差及其标注应符合GB/T5587—2003中3.1和第4章的要求。如有特殊要求,

则由供需双方商定。

3.2 表面质量

3.2.1 电触头表面应无裂纹、鼓泡、分层、缺边、掉角;边缘不应有超过0.10mm高的毛刺。

3.2.2 电触头表面不应有长度大于0.20mm的锈斑。

3.3 符号、化学成分及力学物理性能

电触头符号、化学成分及力学物理性能应符合表1要求。
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